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Abstract 



The invention relates to an electrical component having, in particular, two wire-type leads (1,2), a base 
body (5'), contact regions (16) provided on the base body (5') and an encapsulation material (7). The 
leads (1. 2) are brought radially up to the contact regions (16) themselves and are secured on the latter 
by the encapsulation material (7). Separat e con tact wires between the leads (1, 2) leading to the outside 



and the base body (5') are not necessary. 
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Besdireibung 

Die Erfindung betrifh ein elektnsches Bauelement. 
nach dem Oberbegriff des Anspnicbs L 

Bei der Herstelliihg von Halbleherbauelementen, ins- 
besondere Leucbtdioden. stellt die Koiitaktieruiig audi 
b^ hoheai Autoniatisierungsgrad eineii der groBtea 
KosteMiaktoren dar. Dies ist letztlich'darauf zuruckzu- 
fOhrexv daB die aits dem GefaSuse des Halbleiterbauele- 
iiients h^usfuhrenden Zuleitiingieii aUetn sdion aus 
Gruhden einer atisreicheaden mechahiscbeh Stabilitat 
etne Querschnittsflache haben,die mit den feineri Stnik- 
turen der Kontaktflachen auf der Oberfltcfae des Halb> 
letterbaudements hidit vereinbar. zu seiii sdieint: Diesc 
Strukturea sihd naUnlidi so feih gegUedert, 'daB ein di- 
rektds HeranfOhren der aUBeren Zuleittingen bis zu die- 
sen Strukturen nicht fur mdglidi gehalten wird. 

Daher wiird bisher beispielsweise eine L«uchtdiode in 
der Weise koi4?^tiert daB ein Halbleiterkorper mit set- 
ner Unterseite auf einen Systemtrager aufgebracht 
wird, der gidchzeidg die eine Eiektrode der Leuditdi* 
ode kdntakdert wahrend deireh kndere Eiektrode aber 
einen tuBerst dOhnen Draht zu einer Zulettting fOhit, die 
ihrerseits den ahderen AnschluB fOr das Bauelement 
bildet 

. In der DE-OS 30 28 570 ist eiii Verfahren zum ICon- 
takUereh von Halblciterbiauelcmenten beschrieben, bei 
dem ebehfails ein dOnner Koiitaktierdraht zwischen ei- 
hem Halbleiterkorper find einem elektrischen An- 
schliiBtriger gefQrn wird. Um das Verldten dieses Kon- 
taktierdrahies mit dem ApschluBtr^ger zu vermeideh, 
wird der VKontaktlerdraht durch formschlussiges Ein- 
quetsdien oder Einklemmen cder Verstcmmen im An- 
schluBtrtger befestigt. Dieses Verfahren hat sich zwar 
als kcstengOnstig erwicscn, da ein Ldtvorgang cingc- 
spart werden kann.- Es verwehdet aber immer noch ei- 
nen dunneh Kbntaktierdraht, der mit dem Halbleiter- 
korper uhd dem Anschlufiti-ager yerfounden werden 
muB, was ndtwendige zusatzliche Yerfahrensschritte 
bedeutet Das nach diesem Verfahren hergestellte elek-. 
trische Bauelement setzt daher immer noch etnen hohen 
Aufwand fOrdie Kontaktieningyoraus. 

Ein elektrisches Bauelement nach dem Oberbegriff 
des Anspi-uchs 1 ist aus US>PS 37 21 868 bekannt. Dabei 
muB eine relativ dicke Halterung verwendet werden, 
um die Enden der Zulettungen mit einer solchen elasti- 
schen Spannung versehen zu konnen. daB sie einen aus- 
reichenden Drtiddcontakt.bezQgtich der Koiitaktberei- 
che erzeugen kdnneh. Diese Hkltcrung;^ die belm Stand 
der Techhik nicht in die UmhOitungsmasse eingebettet 
bt, erfordcrt. einen ziisStzltcheri Aufwand bei seiner 
Herstelliing urid ist nicht ftexibel an verschiedene An- 
wendungsmdglichkeiten/insbesondere hinsichtlich ex- 
trem kldner Baudemente, anpaBbar. Dies.betrifft insbe- 
sondefe eine V^rweiidung fBr Leuditdioden. Kann (fie 
Haltenirig nicht flexibel an die Verwendung fOr Leucht- 
diodeh angepaBt werden. tritt eine rasche Alterung der 
Leuchtdioden ein. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein elektrisches 
Bauelement nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zii 
schaffen, bei dem die Herstdlung des Druckkontakts 
mit geringem Aufwand mOgllch ist. 

Diese Aufgabe wird. erfindiingsgem&fi durch ein elek- 
trisches Bauelement liach dem Anspruch 1 geldst 

Bei einem Bauelement nach dem Anspruch 1 kann 
vollstandig auf eine Halterung verzichtet werden, wie 
dies beispielsweise aus Fig* 5 ersichtlich ist 

Der Dnidckbntakt kann.auch mittels eines AnpreB- 



korpers erzeugt sein, wie dibs* bcispidsweise anhand 
von Fig. 8 dargestelit ist 
Vorteilhaft konnen Halteruhgen sehr flexibel einge- 
. setzt werden. Beispielsweise kann eine Halterung in ih- 
s rer mechanisdien Stniktur relativ schwacb ausgebildet 
sein, kann beispielsweise in die Umhullungsmasse einge- 
bettet sdn und kann zusatzlidi auch nodi durch Ober- 
fiachenbeschaffenheit und/oder Fpnngebuiig als Re- 

. . (lektor ausgebildet seih. Bei Verwendung eines Reflek- 

10 tors wird die nadi aufien sibgejgebene Lichtleistung ver- 
starkt Dadurch kann gegenuber einer konventionell 
hergestellten Leuchtcfiode bdih Herstellungsverfahren 
eki Montageschritt dngespart werden, ohne daB die 
nach auBen abgegebene lichtleistung yermindert wer- 

15 den wurde. 

Bei der Erfindung liegen also die direkt nach auBen 
fCihf enden Zuleitungen ani Grundkorper ah und kontak- 
tieren diesen. Der Grundkorper kann ein Halbleiter^ 
Grundkoiper mit mindestens einem pn^Obergang zwi- 

20 scheh zwei entgegengeseizl doiierten HalbSeiterzonen . 
sein. an die jeweils eine der Zuleitungen herangefBhrt 
ist Gegebenenf alls kdnnen audi beispielsweise drei Zu- 
leitungen verwendet werde^ die zu verschiedenen 
Halbleiterzohen fuhren» um so beispielsweise einen 

25 Transistor zu kont^ktieren. Vorteilhaft ist. daB die Um- 
hullungsmasse dann wenigstens bereichsweise strah- 
lungsdurchlassig ist, so daB die vom ph-Obefgang abge- 
gebene Strahlung iiachauBehtreten kann. 

Die Zuleitungen .^nd yorzugsweise parallel zueinan- 

30 der gefQhrt und legen zwischen ihren Enden den Grund- 
korper fest Eine Halterung fur die Zuleitungen karm 
fnindestens tailweise in die UmhQllungsmasse eingebet- 
tet werden und durch OberflUchenbeschaffenheit und/ 
oder Formgebung als Reflcktor wirkeri Als derartige 

35 Halterung konnen beispielsweise mindestens zwei par- 
allel zueinander und senkrecht zu den Zuldtuhgen lie- 
gende Hartpapierscheiben verwendet werden. Es ist 
aber auch schbn eine Hartpalpierscb^ibe ausreichend, 
wenn die Umhullungsmasse die Zuleitungen ausrei- 

40 chend festlegt Die Hartpapierscheiben konnen mit min- 
destens einer Aussparung versehen werden, durch die 
die Umhullungsmasse bdin FonngieBen hindurchtreten 
kanii, iso daB der Grundk5rper und die Hartpapierschei- 
ben vollst^dig von der UmhQllungsmasse umgeben 

415 Vefden. 

pie Zuleitungen konnen auch in ihren Endabschnitten 
auf einer G^raden liegen, so daB der Grundkdrper zwi- 
schen den stimseitig aufeinaliderzuweisendeh Enden 
der Zuleitungen ahgeordnet ist Zur Versttrkung der 
50 nach auBen abgegebenen Lichtleistung kann bei einer 
Leuchtdiode in die UmhQllungsmasse ein Reflektor ein- 
gebettet werden. .. 
Nachhfolgehd werden AiisfDhrurigsbeispiele der Er- 
. findung anhand der Zeichnung h&her eriautert Es Zei- 
ss gem ' 

Fig« 1 einen Schnitt durch eine Leuchtdiode nach ei- 
nem 1 . Ausf Qhrungsbeispiel der Errmdung, 
. Fig. 2 die Leuchtcfiode von Fig. 1 in Draufsicht. 
Fig. 3 die Halterung des Halbleiterkorpers der 
60 Leuchtdiode von FSg. t in Perspekttve« 

Fig. 4 eine Seitensicht des Halbleiterkorpers von 

Fig. 5 eine Leiiditdiode nach einem zweiten AusfOh- 
rungsbeispiel der Erfindung, 
es Fig. 6 eine Leuchtdiode nach einem dritten Ausfah- 
rungsbeispld der Erfindung, 

Fig. 7 eine Leuchtdiode nach einem vierten Ausf Qh- 
rungsbeispiel der. Erfindung, 
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Fig. 8 eine Abwiandlung des in Fig. 1 gezeigten Aus- 
fOhrungsbeispiels der Erfindung, 
F3g. 9 elne Draufsicfat aiuf die AusfOhningsforni von 

In den Figuren sind einander entsprechende Teile mh . -5 
den gleichen Bezugszeichsn versehea 

In Fig. 1 sind zwci Zulettungen 1, 2 uber zwci Hartpa^ 
pierscheiben 3, 4 zu einem Halbleiterk5rper 5* gefdhrt 
und kontaktieren dort entgegengesetzt dotierte 2oneii. 
so daBderzwischen diesenZonenbestehendepn-Ober-. lo . 
gang der Leuchtdiode Strabluiig abizugeben vermag. 
C^e Hartpapierscfaeiben 3^ 4 besitzea Au^aningen 5, 6 
(vgl Fig. 2), durdi die iCunstkbff, der eine Umhullungs- 
ouisse 7 bildetp bei dessen FonngieBen hi^duichucten 
kann. EKese Un^fUtungsmasse 7 ist ba einer Leuditdi^ is 
ode setbstverst&ndlich in dem g;ewiinschten Spektralbe- 
reicfa lichl^ufdilSssig. AIs Umhiiiluhgsniasse ist bei-. 
spielsweise ein fichtdurchiassiges Kiinstharz jgeeignet 
Diesem Kunstfaarz kdhnen audi FaibstoRpartikelzdge^ . 
setztwerden^dereniFarbedemSpekfralberadides 20 
. gestrahltenLtditesentspricht 

Fig. 3 zeigt die Hahening des Halbleiterkflfpers, 5' . 
zwischen den Enderi 12 und 13 der parallel gefuhrten . 
Zuleitungen 1 und Z FQr eine gute Kontaktgab^ ist auf 
den Sdtenfiachen 14, 15 des Halbleiterkdrpers 5' jeweils 2s 
eine Kontaktwaize 16, 17 aus Metall vorgesehen. die so 
einen guten Kontakt zwischen Halbieiterkdrper 5' und 
den Zuleitungen i,2 gewahrleistet ZwedcmaBiserweise 
wird fflr die iContaktwarze 16. 17 das gleidie Material 
wie far die Zuleitungen 1, 2 verwendct, also beispiels* 30 
' weise Aluminium. 

Fig^ 5 zeigt dn weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
findung, bei dem die Zuleitungen 1, 2 stimseitig aufein- 
ander zuweisca so daO zwischen ihren Enden 12» 13 der 
Halbieiterkdrper. 5' angeordnet ist Auf der die Strah- as 
luiig abgebenden OberfiSlche 18 des Halbleiterkdrpers 
5' ist eine ICunststofflinse 19 aufgesetzt, die das Licht 
nach auBen leitet Wciterhin besteht die UmhQllungs* 
masse bei, dicsem Ausfflhrungsbeispiel aus einem gege- 
bcnenfails nicht Itchtdurchlflssigen Kunststof f 20, der die 40 
Enden 12, 13 der Zuleitungen 1, 2 und diie ICsnststdfiTlih- . 
se19umhulit 

Im AusfOhruhgsbeispid von Fig. 6 Hegt der. Halblei- 
terkOrper 5' ebenFalls zwisdien den Eiiden 12, 13 von 
zwei stimseitig aufeinander zu ftlhrenden Zuleitungen 2, 45 
1. Diese Zuleitungen 1, 2 sind in einer elektrisch isolie- 
renden BodenplaUe 21 fcstgclegt, wahrend der Halbiei- 
terkdrper 5' und die Zuleitungen 1,^2 hinter dieser Bo- 
denpiatte 21 in licHtdureAlassigen iCunststoff 22 einge- 
bettetsind 50 

Fig. 7 zei^t ein Ihnliches Ausfflhrungsbeispiel wie 
Fig. 6, bei dem ebcnfalls der Halbieiterkdrper 5' zwi- . 
schen den stimseitigen Enden der Zulettungen 1, 2 liegt 
Bei diesem AiisfOhrungsbeispiel ist der Halbieiterkdr- 
per 5' in einer ersten Umhflllungsmasse 24 vorgesehen, 55 
die strahlungsdurchlassig ist; Auf diese UmhCllungsmasr 
se 24 ist in dem zur Grundplatte 21 htnweisenden Be- 
reich eine Reflektorschichl 23 aufgetragen. so daB zum 
Halbieiterkdrper 5' abgegebenes Licht in der Fig. 7 
nach obcn reflekticri wird. Eine zweitc UmhOlIungsmas- eo 
se 25 aus ebenfalls lichtdurchl^sigem ICunststoff urn- 
gibt die gesamte Anordnung hinter der Grundplatte 21. 
FOr die Reflektorschichl 23 elgnet sich besonders Titan- 
dioxid. 

Fig. 8 zeigt ein AusfQhrungsbeispiet, bei dem die bei- 63. 
den Enden 12, 13 der ZE.eitungen 1, 2 mittels dines An-. 
preBkdrpers 28 gegen den Halbieiterkdrper 5' gepreBt . 
. werden. Im Bereich unterhalb des Halbleiterkdrpers 5' 
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ist eine Refleldtorsducht 23 v rgesehen. die ach auch 
sdtltch vom AnpreBkdrper 28 erstfecken kano, wenn 
dieser Uchtdurchifissig ist 

P&tentansprlldie 

1. Elektrisches Baudement n&it einem Gnindkdr- 
per, mit an dem Grundkorper angebrachten Kon^ 
taktberdchen, mit weoi^ens zwd drahtfdrmigen 
Zuldtungen; wekhe im wqseiitlidien radial bis di- 
rekt ai| £e iContaktberieiche herahgefulirt sind, mit 
dnem Druckkontakt zwischen den Ziuleitimgen 
und dim Kontaktbereidien, und mit einer UmhOl- 
lungsmasse, die auf den Grundkorper zumindest 
um die Kontaktbereidie aufgetragen ist, dadiuch 
gekennzeiduiel; daB der Druddcontakt durch das 
Aufechnmipfen der UinhQllungsmasse erzeugt isL 

2. Biaiudement nadi Anspruch 1, dadurcfa gekenn^ 
zeicfanet» daB der Grumlkdrpe> (5*) zwischen den 
£ndeii(1^13}derZGidtiingefi(t2)eestgdegt^ . 

3. Baodeinent nadi Anspiiich 1, dadurch gekenn- 
zdchnet, daB cfie Uriihiilluiigsmasse (7) wenigstens 

; bierdchsweise stnJdungsduivhIaissig ist, so daB ein^ 
vom Baudement abgegebene Strdilung nach au- 
Bentritt 

4. Baudement nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzdchnet, daB die Zuleitungen (1, 2) 
mindestens teilweise parallel zueinander gefflhrt 
sind und zwischen ihren Enden (12, 13) deh Grund* 
kdrper (5*) festlegen, und daB eine Halteruhg (3, 4) 
fOr die Zuleitungen (t, 2) mindestens tjcilweise in die 
Umhiilltuigsmasse (7) eingebettet ist 

5. Baudement nach Anspnich 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Halterung (3, 4) durch Oberfia- 
chenbesdiaffenhdt und/oder Formgebung ds Re^ 
flektorwirkt . 

6. Baudement nach Anspruch 4 bder 5, chdurch 
gekennzeichnet, daB die Halterung (3, 4) aus minde- 
stens zwei parallel zueinander und senkrecht zu 
den Zuldtuiigen (1, 2) liegenden Hartpapierschei- 
ben besteht 

7. Baudement nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Halterung (3, 4) aus einer 
senkredit zu deh Zuleitungen liegenden Hartpa- 
pierscheibe besteht 

. 8. Baudement nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Hartpapierscheibe {n) mit 
mindestens einer Aussparung (5, 6) fiir den Durch- 
tritt der UmhQUungsmasse (7) versehen ist (sind). 
9. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Zuleitungen in ih- 
mc Endabschnitten (12, 13) auf einer Geraden lie- 
gen, und daB der Grundkdrper (S*) zwischen den 
stimseitig auferiander zuWeis^nden Enden der Zu- 
leitungen (1, 2) angeordnet ist 
tO; Bauelement nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Reflektbr (23) in die UmhQIIungs- 
masse eingebe\«et ist 
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